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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 客户孔符图中要求在指定的位置加制造国家和加我司全套标记以及周期（WWYY）；
2) 在客户指定区域加“MADE IN CHINA”和我司全套标记，但指定区域框不用加（所加内容可以比框稍大），当在指定区域快捷标记加不下时，可以不加“FP logo”，快捷标记可添加在工艺边上；
3) 需要在板上添加材料型号，型号添加规则如下（当使用的材料为IT-180A时在板上标记IT-180A）

	材料名称
	板上标记

	Isola IS410
	IS410

	Isola 370HR
	370HR

	ITEQ IT-180A
	IT-180A

	Kingboard KB-6167
	KB6167

	Nanya NP-170 
	NP170

	Pacific Insulating Matl. DF-170 
	DF170

	Shengyi S1141 
	S1141

	Shengyi S1170 
	S1170

	Shengyi S1000-2 
	S1000-2

	TUC TU-768
	TU768

	*Iteq IT-170GRA1 
	IT-170GRA1

	Nelco 4000-13EP 
	N4000-13EP

	Isola FR408HR 
	FR408HR

	Isola ISPEED 
	ISPEED

	Panasonic Megtron 4 
	MEG4

	Panasonic Megtron 6 
	MEG6

	Panasonic Megtron 7 
	MEG7

	TUC TU-872 
	TU872

	Elite Material Co. EMC EM370D
	EM370D

	*Elite Material Co. EMC EM888
	EM888

	TUC TU-883
	TU883

	Tachyon 100G
	TACHYON100G


4）标记添加在顶面的字符层
2. 板材、叠层：
1) 如果客户文件要求使用普通FR-4板材，工程必须采用IT-180A制作，无需与客户确认；
3. 钻孔：
1) 文件中的孔属性按照结构说明图中制作，对于大于等于焊盘的孤立孔（PTH），做成孔内有铜无焊盘的形式；
2) 钻孔文件中应含有NPTH，对于NC DRILL文件中无NPTH （孔符图中有），根据孔符图加上NPTH；
3) 靠近边框线的PTH孔（且有盘），该位置允许破孔和露铜；
4) 允许NPTH处阻焊单边开窗最大8MIL，填加定位孔需要与顾客确认；
5) 孔径公差：
        PTH     <=0.6mm      +3/-8mil            NPTH   <=6.35MM      +/-2MIL
                > 0.6mm      +3/-3mil                   > 6.35MM      +/-5MIL
6) 槽孔公差：PTH SLOT  +/-0.125MM； NPTH SLOT +/-4MIL；
7） 压接孔孔位公差+/-4mil（指的是制作的单个孔的位置相对于设计的孔的位置的偏移）
8） NPTH有孔环时成品孔环按照最小150μm控制，若客户设计NPTH无孔环时按照客户原稿制作，无需保证最小孔环。
9） 成品孔环要求：PTH孔（内层和外层）最小孔环25μm，线路连接处最小80μm

4.线路、表面工艺：
1） 线路中有0mil大小的线宽时，需与顾客确认；
2） 允许删除内层孤立焊盘；
3） 允许加泪滴；
4） 板内加流胶点或分流点需与顾客确认，但工艺边上若加流胶点或分流点则不需要与顾客确认，阻流铜需要与标记保持2mm以上的间距；
5） 层间偏位+/-5mil
6） 镀硬金，板上无金手指设计时焊盘上金厚最小0.05μm，有金手指时，金厚按照金手指上金厚0.76μm~1.27μm控制
7） 喷锡锡厚2~40μm（1.5mm*1.5mm焊盘上）
8） 沉锡锡厚：0.8~1.5μm
9）沉银银厚：0.12~0.4μm
10）金手指2mm范围内不允许有过孔，线路以及其他导体
5.阻焊、字符:
1） 字符层中零大小物件可更改为正常大小字符；
2） 不允许阻焊入孔
6.外形、拼板:
1） V-CUT角度小于等于30+/-5°，若无特殊要求，板边外角直角处倒半径1.2MM的圆角

2）文件中要求的公差：单位：MM
DEC .X+/-0.1；

DEC .XX+/-0.01；

DEC .XXX+/-0.005；

       该公差要求快捷公司无法达到，以后统一按+/-0.127MM（+/-5MIL）控制；

3） 导体到板边的最小距离1.5mm，若要削铜需要与客户EQ确认。

7.其他:
1） 客户单元板内字符层不许加SERIAL NO：，不许加盖阻抗序列号章；
2） 客户要求每次出货后将阻抗测试报告传给客户；
3） 孔铜厚度最小25μm
4） 翘曲度：≤0.5%
5） 板厚公差：板厚≤1.0mm时，公差+/-0.1mm，板厚＞1.0mm时，公差+/-10%（有金手指时板厚要算金手指厚度）
6）白油块要求

a. Gerber中有标记“FIS”的白油块（如下图1）大小为 8x8 mm (高 x 宽)，若大小不符，提出EQ确认；
b. 板内白油块丝印厚度需要做到最小20um，白油块需要光滑、平整；

c. 若Gerber中“FIS”号码白油块位置下面有线路时，请提出EQ与客户确认，是否要重新选择合适的位置；
d. 板内若没有白油块，则不用理会
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7)耐电压测试要求：介质层间距≤4mil的都要做耐电压测试，测试电压1000V
预审部分：
1. V020客户文件说明要求：Via In Pad Technology：via filled material must be non conductive，该处塞孔指树脂塞孔。树脂塞孔仅指盘中孔；
2. 无要求时，板材使用FR4板材，TG≥170℃
3. 外层完成铜厚1OZ
4.以下为客户认证的阻焊和塞孔材料清单，使用的材料可在其中选择

	Type
	Solder Mask Name
	Manufacturer

	
	
	

	阻焊
	Endplate (R) DSR-3241
	Enthone Inc.

	
	Probimer 52
	Ciba-Geigy Corp.

	
	Probimer 65
	Ciba-Geigy Corp

	
	Probimer 77
	Ciba-Geigy Corp

	
	Imagecure XV501T
	Coates

	
	Peters 2467
	Lackwerke Peters

	
	Ronascreen OPSR 5600
	LeaRonal

	
	Nanya
	LP-4G

	
	PSR-4000 亮光
	Taiyo America Inc.

	
	PSR-4000 哑光 – 无卤素
	Taiyo America Inc.

	
	S222
	Taiyo America Inc.

	
	PSR-2000 SP300HFM, main agent 

CA-25 SP300, hardener 
	Taiyo America Inc.

	
	DSR330
	Tamura

	
	GH-8001 G9A1 (gloss green)
	Ginhwa

	
	PSM-66 RIV-01
	Shenzhen Shenyitong

	PCBs built by Lincstech Circuit

Singapore, formerly Hitachi

Chemical Systems in

Singapore may use ATOTECHELPEMER 2467 ink
	ATOTECH

ELPEMER 2467 ink
	Atotech

	塞孔材料
	Fill Material Name 
	Manufacturer

	100% solids
	Peters 2795
	Lackwerke Peters

	
	Peters 2361
	Lackwerke Peters

	I.R. curable via plug
	PHP-900 IR-6P
	San-Ei Kagaku

	Tenting epoxy-based SM
	PC 501
	PCK Technology

	
	Taiyo THP-100DX1 Series
	Taiyo America


CAM部分： 
1.电测章：

   要求单元板上盖电测章

2. 电测参数：通路电阻10Ω，开路电阻最小100KΩ，电压40V
2.叉板要求：不允许叉板出货
